2007年7月9日
	
各種プレート製品および関連製品の価格改定について



　　　　　三菱樹脂株式会社
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本　社：東京都千代田区丸の内2-5-2

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　社　長：神尾 章
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　資本金：２１５億円
三菱樹脂株式会社は、液晶製造装置や半導体製造装置向けなどに使用される工業用プレートをはじめとした各種プレート関連製品について、２００７年８月１日出荷分から下記の通り製品価格の値上げを実施いたします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     記

1． 対象商品と値上げ幅

・塩化ビニル板および関連製品


１０～１５％

・産業用ポリカーボネート板


　同上
・ＡＢＳ樹脂板、ＰＥＴ樹脂板　　　　　　　　　　　　　　　　同上

・ポリプロピレン板



　同上

2． 値上げ実施日

２００７月８月１日出荷分から

3． 値上げ理由と背景について

世界的なナフサの高騰により、塩化ビニル樹脂やその他原材料の値上げが相次ぎ打ち出され、当社も受け入れざるを得ない状況です。

当社といたしましても、事業体質の抜本的な改善と製造コスト、物流コストの削減に鋭意努力をして参りましたが、今回の原材料価格の上昇はその自助努力の域を越えるものであり、現在の価格体系では製品の安定的供給という材料メーカーとしての役割を果たすことが困難な状況にあります。

かかる状況につき、今般上記の通り、価格改定を実施することといたしました。
	＜本件に関するお問合せ先＞
三菱樹脂株式会社　総務人事部　広報室
TEL：03－3283－4006


